
德州儀器：
在德州Richardson建立半導體製造業的
新紀元

擴大產能

永續發展的
未來

先進製造技術

建立強大的社區 

•RFAB2 是 TI 的第三個且最大型的 12吋 晶圓廠，已開始進行首批量產 
•RFAB2 連接 RFAB1，後者於2010年成為全球第一座12吋類比晶圓廠

•長期承諾負責任的永續製造
•RFAB2 的設計符合 LEED 金級標準；RFAB1 曾是全球第一
    個獲得 LEED 金級認證的類比半導體製造廠

•超過 58,000 平方公尺的組合式無塵室空間
•超過 24 公里的自動高架軌道可在晶圓廠之間無縫移動晶圓
•全面生產時，RFAB1 和 RFAB2 每天可製造超過 1 億片用於各地

電子產品的類比晶片

•立足於北德州 超過90年
•自 2010 年以來，已在北德州社區投資數億美元
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